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Anotace: 

Dizertační práce se zaměřuje na vývoj metody pro predikci rozložení elektromagnetického pole, 
zejména vyzařování v okolí vývojových desek. Hlavním cílem je vytvořit nástroj pro před-certifikační 
měření, který umožní vývojářům efektivněji připravit své produkty na oficiální certifikaci. 

V rámci práce budou prováděna detailní měření elektromagnetického pole kolem různých typů 
vývojových desek. Získaná data budou analyzována za účelem identifikace klíčových vzorů a anomálií, 
přičemž výsledky této analýzy poslouží k vytvoření robustního datasetu. Na základě těchto dat bude v 
simulačním prostředí navržen matematický model, který bude postupně zpřesňován. Do procesu 
predikce bude integrována umělá inteligence (AI), která bude trénována na vytvořeném datasetu. 
Cílem je prostřednictvím umělé inteligence předpovědět rozložení elektromagnetického pole u dalších 
typů vývojových desek s vysokou přesností a spolehlivostí. Následně budou predikce ověřeny 
srovnáním s reálnými měřeními a bude provedena řada testů k potvrzení spolehlivosti vyvinuté 
metody. 

Výsledkem práce bude nová metoda měření včetně její vypracování podrobné dokumentace, popis 
použitých technik a nástrojů a diskuse dosažených výsledků a možných vylepšení. Přínosem práce bude 
snížení nákladů a zvýšení efektivity při přípravě vývojových desek na certifikaci, což povede k vyšší 
kvalitě a spolehlivosti elektronických zařízení. 
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